
مجلس خدمة نصف PCB المهنية الصين 20 عاما مخصص متعدد الطبقات
تصميم التصنيع （مصنع ثنائي BGA مطلي عقد واي فاي وحدة صغيرة
الصين） SMT الفينيل متعدد الكلور

نقطة ： صغيرة بغا / نصف مطلي عقد
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PCB الإلكترونية متعددة الطبقات PCB Board تصميم مخصص الصانع تسليم المفتاح
PCBA الشركة المصنعة BGA الصغيرةX-RAY التفتيش BGA الجمعية IC البرمجة
الجمعية PCB وقفة واحدة

قدرات إنتاج ثنائي الفينيل متعدد الكلور
عدد الطبقات طبقة 32 طبقة 1
سمك النحاس النهائي أوقية - 12 أوقية 1/3
عرض الخط الأدنى / التباعد الداخلي ميل / 3.0 ميل 3.0
عرض الخط الأدنى / التباعد الخارجي ميل / 4.0 ميل 4.0
نسبة العرض القصوى 10: 1
سماكة مجلس مم - 5.0 مم 0.2
(أقصى حجم للوحة (بوصة مم 1500 * 635
الحد الأدنى لحجم الفتحة المثقوبة ميل 4
مثقوب ثقب التسامح مل 3 -/+
BIind / Buried Vias (أنواع AII) نعم
(عبر الحشو (موصل ، غير موصل نعم
المواد الأساسية FR-4 ، FR-4high Tg. مادة خالية من الهالوجين ، روجرز ، قاعدة الألومنيوم ،بوليميد ، نحاس ثقيل
التشطيبات السطحية HASL ، OSP ، ENIG ، HAL-LF ، lmmersion الفضة ،القصدير lmmersion ، أصابع الذهب ، حبر الكربون

SMT قدرات إنتاج

مادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور FR-4 ، CEM-1 ، CEM-3 ، لوح قائم على الألومنيوم ،
FPC

ماكس حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور 510x1500 ملم
ملم 50 × 50 الحد الأدنى لحجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور
سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور مم - 4.5 مم 0.5
سماكة مجلس مم 0.5-4
الحد الأدنى لحجم المكونات 0201
مكون حجم الرقاقة القياسي وأكبر 0603
أقصى ارتفاع للمكون ملم 15
دقيقة الرصاص الملعب مم 0.3
الحد الأدنى لملعب الكرة بغا مم 0.4
دقة التنسيب ملم 0.03 -/+

https://www.o-leading.com/ae/products/HDI-pcb-Printed-circuit-board-Custom-Circuit-Boards-china.html
https://www.o-leading.com/ae/products/HDI-pcb-Printed-circuit-board-Custom-Circuit-Boards-china.html










الجودة؟ يتم تحقيق معايير الجودة العالية لدينا من خلال ما يلي. O-Leading كيف تضمن .1

.ISO 9001: 2008 1.1 يتم التحكم بدقة في العملية وفقًا لمعايير
الاستخدام المكثف للبرمجيات في إدارة عملية الإنتاج 1.2
AOI (Automated Optical و X-ray Inspection و Flying Probe 1.3 معدات وأدوات الاختبار الحديثة. على سبيل المثال
Inspector) و ICT (.(اختبار داخل الدائرة
1.4. فريق ضمان الجودة مخصص مع عملية تحليل حالة الفشل
1.5.التدريب المستمر للموظفين والتعليم

على سعرك التنافسي؟ O-Leading 2. كيف تحافظ
على مدى العقد الماضي ، تضاعفت أسعار العديد من المواد الخام (مثل النحاس والمواد الكيميائية) مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات
؛ ارتفعت قيمة العملة الصينية "الرنمينبي" بنسبة 31٪ مقارنة بالدولار الأمريكي. كما زادت تكلفة العمالة لدينا بشكل كبير.
على أسعارنا ثابتة. هذا يعود بالكامل إلى ابتكاراتنا في تقليل التكلفة وتجنب الهدر وتحسين الكفاءة. O-Leading ومع ذلك ، حافظت
أسعارنا تنافسية للغاية في الصناعة بنفس مستوى الجودة.
نحن نؤمن بشراكة الفوز مع عملائنا. ستكون شراكتنا مفيدة للطرفين إذا تمكنا من توفير التكلفة والجودة.

معالجتها؟ O-Leading 3. ما هي أنواع الألواح التي يمكن لـ
الألواح القائمة على الألومنيوم / النحاس ، Rogers ، Arlon ، Telfon ، والخالية من الهالوجين TG الشائعة ، الألواح عالية FR4 ألواح
، PI ، .إلخ

4. ما هي البيانات اللازمة لإنتاج ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
4.1 BOM (.فاتورة المواد) مع محددات مرجعية: وصف المكون واسم الشركة المصنعة ورقم الجزء
.PCB 4.2 ملفات جربر
.PCBA رسم تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور ورسم تجميع 4.3
إجراءات الاختبار. 4.4
4.5 أي قيود ميكانيكية مثل متطلبات ارتفاع التجميع.

5. ما هو تدفق العملية النموذجي لثنائي الفينيل متعدد الكلور متعدد الطبقات؟
← PTH ← داخلي ← رابطة متعددة ← تكديس طبقة فوق الضغط ← حفر AOI ← قطع المواد ← فيلم جاف داخلي ← نقش داخلي
خارجي ← قناع اللحام ← علامة المكون ← إنهاء السطح → AOI ← طلاء اللوحة ← فيلم جاف خارجي ← طلاء النمط ← حفر خارجي
الفحص البصري. → E / T → التوجيه

6. ما هي المعدات الأساسية لتصنيع دليل التنمية البشرية؟
وغيرها. المعدات LDI ، آلة التعريض الأوتوماتيكية ، VCP قائمة المعدات الرئيسية هي كما يلي: آلة الحفر بالليزر ، آلة الضغط ، خط
من الشاشة (اليابان) ، آلات التعريض LDI آلات ، Hitachi و Mitsubishi التي لدينا هي الأفضل في الصناعة ، آلات الحفر بالليزر من
التلقائي هي أيضًا من هيتاشي ، وكلها تجعلنا نستطيع تلبية المتطلبات الفنية للعملاء.

يمكن أن تفعل؟ O-lead 7. كم عدد أنواع إنهاء السطح
طلاء الذهب (ناعم / صلب) ، الفضة ، ENIG ، OSP ، LF-HASL :سلسلة كاملة من تشطيب السطح ، مثل O-the Leader تمتلك
شائعة OSP، ENIG، OSP + ENIG .الغاطسة ، القصدير ، الطلاء الفضي ، طلاء القصدير الغاطس ، حبر الكربون وما إلى ذلك
أقل من 0.3 مم. BGA إذا كان حجم لوحة OSP OSP + ENIG نوصي عادة باستخدام عميل أو ، HDI الاستخدام على

أيضًا؟ SMT تقديم خدمة O-Leading ؟ هل يمكن لـFPC 8. ما هي قدرتك على
، mm * 240mmمن طبقة واحدة إلى 8 طبقات ، ويمكن أن يصل حجم لوحة العمل إلى FPC 2000 تصنيع O-Leading يمكن لـ
للعملاء. SMT كما نقدم خدمة محطة واحدة ."Flex Capability" يرجى العثور على التفاصيل في صفحة



9. ما هي العوامل الرئيسية التي ستؤثر على سعر ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
مواد؛
صقل الأسطح؛
صعوبة التكنولوجيا
معايير الجودة المختلفة ؛
خصائص ثنائي الفينيل متعدد الكلور
شروط الدفع؛
دول تصنيع مختلفة.

وما الفرق؟ FPC و PWB و PCB 10. ما هو تعريف
PCB اختصار لـ لوحة الدوائر المطبوعة ؛
PWB هي اختصار للوحة الأسلاك المطبوعة ، وهي نفس المعنى مثل لوحة الدوائر المطبوعة ؛
FPC .اختصار للوحة المطبوعة المرنة

11. ما هي العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار مادة لوحة ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
يجب مراعاة العوامل التالية عند اختيار مادة ثنائي ال


